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       2020 年７月 10 日  

 

各      位 

会 社 名  内 外 テ ッ ク 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 岩井田 克郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３７４） 

問合せ先  取締役  佐々木 政彦 

電  話 ０３－５４３３－１１２３（代表） 

 

業績予想及び配当予想に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年５月 14 日に公表しました「2020 年３月期 決算短信〔日

本基準〕（連結）」では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、合理的な算定が困難と判断し未定

としておりました 2021 年３月期の連結業績予想及び配当予想について下記のとおり決定しましたので、

お知らせいたします。 

記 

 

１．業績予想について 

2021年３月期第２四半期（累計）連結業績予想 (2020年４月１日～2020年９月30日） 

 

売 上 高 営業利益 経常利益 

親会社株主に

帰属する 

四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

今 回 予 想
百万円

12,500

百万円

415

百万円

410

百万円 

260 

円 銭

90.21

(ご参考)前期第２四半期実績

(2020年３月期第２四半期) 
11,297 154 146 77 26.31

 

2021年３月期通期連結業績予想 (2020年４月１日～2021年３月31日） 

 

売 上 高 営業利益 経常利益 

親会社株主に

帰属する 

当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

今 回 予 想
百万円

25,500

百万円

867

百万円

850

百万円 

550 

円 銭

190.78

(ご参考)前期実績 

(2020年３月期) 
23,825 547 533 333 114.07

2021年３月期における連結業績予想につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響を慎

重に考慮に入れながらも、半導体市場・半導体製造装置市場の中長期的な成長を見据え、可能な限り合理

的な算定を行い上記のとおりといたしました。 
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２．配当予想について 

 年間配当金（円） 

基 準 日 第２四半期末 期末 合計 

今 回 予 想 0円00銭 48円00銭 48円00銭 

前 期 実 績 

（ 2 0 2 0 年 ３ 月 期 ） 
0円00銭 29円00銭 29円00銭 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。 

配当につきましては、経営成績、財務状況及び今後の事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、

連結配当性向25％程度を目標としながら、業績に応じた配当を継続していくことを基本方針とし、引き続

き企業価値の向上に努めてまいります。 

この基本方針のもと、2021年３月期の１株当たりの期末配当予想は、上記の通期連結業績予想をもとに

48円といたしました。 

 

 (注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報

及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によっ

て異なる可能性があります。 

 

以 上 

 

 


